
 

半導體與光電科技系 

112學年第 2學期課程和授課大綱 

 

 

課程名稱 

中文：   電腦輔助實體設計       

英文：   CAD of Solid Design            

 

 

 

 
 

 

 

課程介紹： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟、硬體需求（自行接洽實驗室場所負責人）：  SolidWorks 2022/2023            
實驗教室需求--本系（請先徵求實驗室管理人同意）：                     

   --學校（計中須另填申請單）：                             

 

開課教師簽名：  蔡健忠   實驗室負責人簽名（實驗課程）：            

 

 

開課動機 

延續一年級光電工程導論，使學生熟悉電腦輔助實體設計在光電產品的工程應用。 

 

課程內容 

1. 視圖 

2. 草圖 

3. 特徵 

4. 零件繪製與組合 

5. 光機構組合 

6. 工程圖與模態變換 

 

 

課程中可學習到的知識與能力： 

 

使學生知道實體設計在光電產品上之實際應用。並使學生熟悉各種實體之基本構造及其

製造原理與功用。 

適用學制、年級、班級請填寫： 

□日間部四技  二   年級     □光電碩士班     年級 

學分/時數/鐘點數：     2       學生上限人數： 40   



 

 

 

課程名稱： 

中文：半導體生產-遠距教學 

英文：Semiconductor production 

 

 

 

 

 
 

 

 

課程介紹： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
軟、硬體需求（自行接洽實驗室場所負責人）：              

實驗教室需求--本系（請先徵求實驗室管理人同意）：                     

   --學校（計中須另填申請單）：                             

 

開課教師簽名：            實驗室負責人簽名（實驗課程）：            

 

 

 

開課內容： 

半導體生產介紹(面授)                   半導體生產 1(遠距) 

半導體生產基本理論(遠距)               半導體生產 2(遠距) 

半導體生產流程(遠距)                   半導體生產發展 1(遠距) 

半導體生產定義 1(遠距)                  半導體生產發展 2(遠距) 

半導體生產定義 2(遠距)                  半導體生產發展 3(遠距) 

半導體生產市場(遠距)                   半導體生產未來發展 1(遠距) 

半導體生產產品(遠距)                   半導體生產未來發展 2(遠距) 

半導體生產之重要性(遠距)               半導體生產未來發展 3(遠距) 

期中考(面授)                           期末考(面授) 

適用學制、年級、班級請填寫： 

□日間部四技  二   年級     □光電碩士班     年級 

學分/時數/鐘點數：     2       學生上限人數： 50   

 


